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(54) CHẾ PHẨM DÍNH KẾT ĐỂ GẮN KẾT VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP GẮN 
KẾT SỬ DỤNG CHẾ PHẨM NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm dính kết để gắn kết các vật liệu, chế phẩm này bao 
gồm từ 40% đến 80% trọng lượng của monome epoxy, và từ 15% đến 30% trọng lượng 
của monome oxetan, và từ 0,1% đến 10% trọng lượng của tác nhân tăng dính kết, và 0,1% 
đến 5% trọng lượng của chất làm nhạy, và từ 1% đến 10% trọng lượng của chất khơi mào 
quang có thể kích hoạt bằng bức xạ và nhiệt độ hoặc hỗn hợp của chất khơi mào quang và 
chất khơi mào nhiệt. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp gắn kết ít nhất hai 
phần mà một trong hai phần này ít nhất là vật liệu trơ, phương pháp này bao gồm các bước: 
phủ chế phẩm dính kết nêu trên cho một phần, đặt một phần khác cần gắn kết lên phần này, 
cho các phần này tiếp xúc với bức xạ ánh sáng UV, và xử lý nhiệt cho các phần này.



-2-

33145



-3-

33145



-4-

33145



-5-

33145



-6-

33145



-7-

33145



-8-

33145



-9-

33145



-10-

33145



-11-

33145



-12-

33145



-13-

33145



-14-

33145



-15-

33145



-16-

33145




